
ADHEPU - POLYURETHANNES BICOMPOSANTS

Produit Réf. Condt. Couleur Viscosité
cPs

Temps 
de 

travail 
(min)

Temps 
de 

manip.
(min)

Dureté
(Shore)

Résistance
Traction

(Mpa)

Applications

ADHEPUE 1085 108550
1085200
1085400

50 ml
200 ml

Transparent
Noir

A : 5 000
B : 6 000

Mix : 30 000

15 45 85 A 8 Produit souple. Collage d’une 
grande variétés de plastiques

difficiles. Temps de prise moyen.

ADHEPUE 1091 109150
1091200

50 ml
200 ml

Cristal 
incolore

A : Fluide
B : Fluide
Mix : Très 

fluide

15 180 60A 8 Applications d’enrobage et de 
moulage. Protection de LED.
Parfaite transparence. Très 

souple

Les polyuréthannes de la gamme ADHEPU sont destinés à coller à froid des plastiques renforcés comme les polyester, SMC, RTM,

stratifiés ou projetés avec peu de préparation de surface ainsi que les métaux apprêtés ou peints.

Des conditionnements spécifiques peuvent être proposés, n’hésitez pas à nous consulter. (Liste non exhaustive)

AdhéTech. Espace des Berthilliers – Chemin des Jonchères – 71850 Charnay-Lès-Mâcon - France

Tél : +33(0)3.85.32.81.88 – Fax : +33(0)3.85.32.81.89

Email : info@adhetech.com – Web site : www.adhetech.com

fluide souple

ADHEPUR 1116 111650
1116200
1116400

50 ml
200 ml
400 ml

Noir A : 1 000
B :    800

Mix : 50 000

20 90 80D 22 Produit thixotrope.
Usage général. Temps de prise 

moyen.

ADHEPUR 1117 111750
1117200
1117400

50 ml
200 ml
400 ml

Noir A : 1 000
B :    800

Mix : 50 000

60 240 80D 22 Produit thixotrope.
Usage général. Temps de prise  

lent.

ADHEPUR 1128 112850
1128200
1128400

50 ml
200 ml
400 ml

Transparent A : 1 000
B :    800

Mix : 50 000

5 15 65D 21 Produit thixotrope.
Usage général. Temps de prise  

rapide.

ADHEPUE 1205 120550
1205200
1205400

50 ml
200 ml
400 ml

Transparent
Noir

A : 1 000
B :    800

Mix : 50 000

5 15 45D 20 Produit thixotrope.
Usage général. Temps de prise  

rapide.

ADHEPUE 1602 130250
1602200
1602400

50 ml
200 ml
400 ml

Noir A : 5 500
B : 7 000

Mix : Thixo

7 18 60 D 15 Couleur noire. Produit thixotrope.
Applications d’enrobage de cartes 

électroniques, de connecteurs, 
d’étanchéité de boitiers, etc…


